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Notes, Cautions, and Warnings

E NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of
your computer.

A CAUTION: A CAUTION indicates potential damage to hardware or loss of data if
instructions are not followed.

A WARNING: A WARNING indicates a potential for property damage, personal
injury, or death.

Information in this document is subject to change without notice.
© 2010-2012 Dell Inc. All rightsreserved.

Reproduction of these material sin any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc.
is strictly forbidden.

Trademarks used in this text: Dell, the DELL logo, and Power Vault are trademarks of Dell Inc.;
Intel and Xeon areregisteredtrademarksof Intel CorporationintheU.S. and other countries; Microsoft,
and Windows Server are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the
United States and/or other countries.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entitiesclaiming
the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and
trade names other than its own.
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Installation and Configuration

A WARNING: Before performing the following procedure, review the safety
instructions that came with the system.

Unpacking the System

Unpack your system and identify cach item.
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Assemble the rails and install the system in the rack following the safety
instructions and the rack installation instructions provided with your system.
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Optional — Connecting the Keyboard, Mouse, and Monitor
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Connect the keyboard, mouse, and monitor (optional).

The connectors on the back of your system have icons indicating which cable
to plug into each connector. Be sure to tighten the screws (if any) on the
monitor's cable connector.

Connecting the Power Cable(s)

Connect the system’s power cable(s) to the system and, if a monitor is used,
connect the monitor’s power cable to the monitor.
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Securing the Power Cable(s)

Bend the system power cable into a loop as shown in the illustration and secure
the cable to the bracket using the provided strap. Plug the other end of the
power cable into a grounded electrical outlet or a separate power source such
as an uninterrupted power supply (UPS) or a power distribution unit (PDU).

Turning On the System

Press the power button on the system and the monitor. The power indicators

should light.
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Installing the Optional Bezel
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Install the bezel (optional).

Operating System Information

The operating system is preinstalled and configured to support the
preinstalled applications. See the operating system documentation that
shipped with your system for additional information about customizing
the operating system, only if required for your environment.

Supported Operating System

Your system is preinstalled with Microsoft® Windows Server® 2008
Standard (x64) Edition with SP2.

Q NOTE: The operating system is installed on the internal hard drives in a
RAID 1 configuration.
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Other Information You May Need

A WARNING: See the safety and regulatory information that shipped with
your system. Warranty information may be included within this document
or as a separate document.

*  The rack documentation included with your rack solution describes
how to install your system into a rack.

*  The Hardware Owner’s Manual provides information about system
features and describes how to troubleshoot the system and install or
replace system components. This document is available online at
support.dell.com/manuals.

* Any media that ships with your system that provides documentation
and tools for configuring and managing your system, including those
pertaining to the operating system, system management software,
system updates, and system components that you purchased
with your system.

Q NOTE: Always check for updates on support.dell.com/manuals and read the
updates first because they often supersede information in other documents.

Obtaining Technical Assistance

If you do not understand a procedure in this guide or if the system does

not perform as expected, see your Hardware Owner’s Manual. Dell™ offers
comprehensive hardware training and certification. See www.dell.com/training
for more information. This service may not be offered in all locations.
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NOM Information (Mexico Only)

The following information is provided on the device described in this
document in compliance with the requirements of the official Mexican
standards (NOM):

Importer: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Pasco de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.
Model number: E13S Series
Supply voltage: 100-240 V CA
Frequency: 50/60 Hz

Current consumption:  7.5-4.0 A

Technical Specifications

Processor

Processor type Up to two Intel® Xeon® processors 5600 series

Expansion Bus

Bus type PCI Express Generation 2

Riser Card Expansion Slots Slot 1: PCle x4, half-length, full-height
Slot 2: PCle x4, full-length, full-height
Slot 3: PCle x8, half-length, full-height
Slot 4 : PCle x4, internal slot for integrated card

NOTE: All four slots are x8 connectors.

Memory

Architecture 1066 or 1333 MHz DDR3 registered
or unbuffered Error Correcting Code
(ECC) DIMMs

Memory module sockets Eight 240-pin

Memory module capacitics 1 GB, 2 GB, 4 GB, or § GB

Minimum RAM 1 GB with a single processor (1 DIMM

per processor)
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Memory (continued)

Maximum RAM 64 GB (8 GB dual- and quad-rank DIMMs)
Drives
Hard drives Up to twelve 3.5" hot-swappable SAS, SATA,
or SSD drives and up to two cabled 2.5" SAS
or SSD drives
NOTE: The operating system is installed on the
internal hard drives in a RAID 1 configuration.
Optical drive Optional external USB DVD-ROM
Connectors
Back
NIC Two R]-45 (for integrated 1-GB NICs)
Serial 9-pin, DTE, 16550-compatible
USB Two 4-pin, USB 2.0-compliant
Video 15-pin VGA
Front
Video 15-pin VGA
USB One 4-pin, USB 2.0-compliant
Internal
USB Two 4-pin, USB 2.0-compliant
Video
Video type Matrox G200, integrated in the BMC

Video memory

§ MB

Getting Started With Your System | 9



Power

AC power supply (per power supply)

Wattage 750 W (redundant power supply)

Voltage 100-240 VAC, autoranging, 50-60 Hz
Heat dissipation 2450 BT'U/hr maximum

Maximum inrush current Under typical line conditions and over the

entire system ambient operating range,
the inrush current may reach 55 A per
power supply for 10 ms or less

Batteries
System battery CR 2032 3.0-V lithium coin cell
Physical
Height §.67 cm (3.42")
Width 44.52 ¢cm (17.53")
Depth 66.46 cm (26.17")
Weight (maximum configuration) 29.0 kg (63.8 1bs)
Weight (empty) 15.85 kg (34.87 1bs)
Environmental

NOTE: For additional information about environmental measurements for specific
system configurations, see www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperature

Operating 10° to 35°C (50° to 95°F) with a maximum
temperature gradation of 10°C per hour

NOTE: For altitudes above 2950 feet,
the maximum operating temperature is
derated 1°F/550 ft.

Storage —40° to 65°C (-40° to 149°F) with a
maximum temperature gradation
of 20°C per hour
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Environmental (continued)

Relative humidity

Operating

Storage
Maximum vibration

Operating

Storage
Maximum shock

Operating

Storage

Altitude
Operating

Storage
Airborne Contaminant Level

Class

20% to 80% (noncondensing) with
a maximum humidity gradation
of 10% per hour

5% to 95% (noncondensing)

0.26 G at 5-350 Hz for 15 min
1.54 G at 10-250 Hz for 15 min

One shock pulse in the positive z axis
(one pulse on each side of the system) of
31 G for 2.6 ms in the operational orientation

Six consecutively executed shock pulses in
the positive and negative x, y, and z axes
(one pulse on each side of the system)
of 71 G for up to 2 ms

-16 to 3048 m (=50 to 10,000 ft)

NOTE: For altitudes above 2950 feet,
the maximum operating temperature
is derated 1°F/550 ft.

16 to 10,600 m (=50 to 35,000 ft)

G2 or lower as defined by ISA-S71.04-1985
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Dell™ PowerVault™
Sistem DL2200

Memulai Pengaktifan
dengan Sistem Anda



Catatan, Perhatian, dan Peringatan

E CATATAN: CATATAN menunjukkan informasi penting yang membantu Anda untuk
menggunakan komputer dengan lebih baik.

A PERHATIAN: PERHATIAN menunjukkan kerusakan potensial pada perangkat
keras atau kehilangan data jika Anda tidak mengikuti instruksi yang diberikan.

A PERINGATAN: PERINGATAN menunjukkan kemungkinan kerusakan barang,
cedera tubuh, atau kematian.

Informasi di dalam dokumen ini dapat diubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
© 2010-2012 Dell Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang keras memperbanyak materi ini dengan cara apa pun tanpaizin tertulis dari Dell Inc.

Merek dagang yang digunakan dalam teksini: Dell, logo DELL, dan PowerVault merupakan merek
dagang dari Déell Inc.; Intel dan Xeon merupakan merek dagang terdaftar dari Intel Corporationdi AS
dan negaralain; Microsoft, dan WWindows Server merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar
dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negaralain.

Merek dagang dan nama dagang lain mungkin digunakan dalam dokumen ini untuk merujuk ke
pihak lain yang memiliki hak kekayaan intelektual atas merek dan nama produk mereka. Dell Inc.
tidak menyatakan kepentingan kepemilikan apa pun atas merek dagang dan nama dagang selain
miliknya sendiri.

Model Resmi Seri E13S

2012-9 No. Komp. X51HX Rev. AD1



Instalasi dan Konfigurasi

A PERINGATAN: Sebelum melakukan prosedur berikut, bacalah petunjuk
keselamatan yang disertakan dengan sistem.

Membuka Kemasan Sistem

Buka kemasan sistem Anda dan kenali setiap komponen.
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Rakit rel dan pasang sistem dalam rak dengan mengikuti petunjuk keselamatan
dan petunjuk pemasangan rak yang disertakan dengan sistem Anda.
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Opsional — Menghubungkan Keyboard, Mouse, dan Monitor
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Hubungkan keyboard, mouse, dan monitor (opsional).

Konektor di bagian belakang sistem Anda memiliki ikon yang
menunjukkan kabel mana yang harus disambungkan ke setiap koncektor.
Pastikan untuk mengencangkan baut (jika ada) pada konektor kabel monitor.

Menyambungkan Kabel Daya

Hubungkan kabel daya sistem ke sistem dan, jika monitor digunakan,
hubungkan kabel daya monitor ke monitor.
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Menahan Kabel Daya

Tekuk kabel daya sistem hingga melingkar seperti terlihat pada gambar dan
tahan kabel pada braket menggunakan pengikat yang disediakan. Sambungkan
ujung lain kabel daya ke outlet listrik yang telah terhubung ke ground atau ke
sumber daya yang terpisah seperti catu daya bebas gangguan (uninterrupted
power supply/UPS) atau unit distribusi daya (power distribution unit/PDU).

Mengaktifkan Sistem

Tekan tombol daya pada sistem dan monitor. Indikator daya scharusnya
menyala.
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Memasang Bezel Opsional
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Pasang bezel (opsional).

Informasi Sistem Pengoperasian

Sistem pengoperasian telah diinstal sebelumnya dan dikonfigurasikan untuk
mendukung aplikasi prainstal. Lihat dokumentasi sistem pengoperasian yang
disertakan dengan sistem Anda untuk informasi tambahan mengenai modifikasi
sistem pengoperasian, hanya jika diperlukan untuk lingkungan Anda.

Sistem Pengoperasian yang Didukung

Sistem Anda telah diinstal sebelumnya dengan Microsoft® Windows
Server® 2008 Standard (x64) Edition dengan SP2.

Q CATATAN: Sistem pengoperasian diinstal pada hard drive internal dalam
konfigurasi RAID 1.
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Informasi Lain yang Anda Perlukan

A PERINGATAN: Lihat informasi keselamatan dan peraturan yang disertakan
dengan sistem Anda. Informasi garansi mungkin disertakan dalam dokumen
ini atau sebagai dokumen yang terpisah.

*  Dokumentasi rak yang disertakan dengan solusi rak Anda menjelaskan
cara memasang sistem ke dalam rak.

*  Manual Perangkat Keras untuk Pemilik menyediakan informasi mengenai
fitur sistem dan menjelaskan bagaimana cara penelusuran kesalahan
sistem dan pemasangan atau penggantian komponen. Dokumen ini
tersedia secara online di support.dell.com/manuals.

*  Media apa pun yang dikirimkan bersama sistem Anda yang menyediakan
dokumen dan peralatan untuk mengonfigurasi dan mengelola sistem,
meliputi kaitannya dengan sistem pengoperasian, perangkat lunak
manajemen sistem, update sistem, dan komponen sistem yang Anda
beli dengan sistem Anda.

Q CATATAN: Selalu periksa update di situs support.dell.com/manuals dan
baca update terlebih dahulu karena biasanya update tersebut menggantikan
informasi dalam dokumen.

Mendapatkan Bantuan Teknis

Jika Anda tidak memahami prosedur dalam panduan ini atau jika sistem
tidak beroperasi sesuai yang diharapkan, lihat Manual Perangkat Keras untuk
Pemilik. Dell™ menyediakan pelatihan dan sertifikasi perangkat lunak secara
menyeluruh. Lihat www.dell.com/training untuk informasi lebih lanjut.
Layanan ini mungkin tidak tersedia di semua lokasi.
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Informasi NOM (Hanya Meksiko)

Informasi berikut mengenai perangkat yang diuraikan dalam dokumen ini
diberikan untuk memenuhi persyaratan standar resmi Meksiko (NOM):

Importir: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Pasco de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Nomor model: Seri E13S
Tegangan suplai: 100-240 V CA
Frekuensi: 50/60 Hz
Konsumsi arus: 7,5-4,0 A

Spesifikasi Teknis

Prosesor

Tipe prosesor Hingga dua prosesor Intel® Xeon® seri 5600

Bus Ekspansi

Tipe bus PCI Express Generasi 2
Slot Ekspansi Kartu Riser Slot 1: PCle x4, panjang setengah,
tinggi penuh

Slot 2: PCle x4, panjang penuh, tinggi penuh
Slot 3: PCle x§, panjang setengah,

tinggi penuh

Slot 4: PCle x4, slot internal untuk

kartu terintegrasi

CATATAN: Keempat slot merupakan

konektor x8.

Memori

Arsitektur DDR3 DIMM 1.066 atau 1.333 MHz dengan
ECC (Kode Koreksi Kesahan).

Soket modul memori Delapan 240 pin

Kapasitas modul memori 1 GB, 2 GB, 4 GB, atau § GB
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Memori (dilanjutkan)

RAM minimum 1 GB dengan prosesor tunggal
(1 DIMM per prosesor)
RAM maksimum 64 GB (dengan DIMM ganda dan

quad-rank 8 GB)

Drive
Hard drive Hingga dua belas drive hot-swappable SAS,
SATA, atau SSD 3,5" dan hingga dua drive
SAS atau SSD 2,5" dengan kabel
CATATAN: Sistem pengoperasian diinstal pada
hard drive internal dalam konfigurasi RAID 1.
Drive optis USB DVD-ROM eksternal opsional
Konektor
Belakang
NIC Dua RJ-45 (untuk NIC terpadu 1-GB)
Serial 9 pin, DTE, kompatibel dengan 16550
USB Dua konektor 4 pin untuk USB 2.0
Video VGA 15 pin
Depan
Video VGA 15 pin
USB Satu koncktor 4 pin untuk USB 2.0
Internal
USB Dua konektor 4 pin untuk USB 2.0
Video
Tipe video Matrox G200, terintegrasi pada BMC
Memori video 8§ MB
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Daya

Catu daya AC (per catu daya)
Watt Daya
Tegangan
Pelepasan panas

Lonjakan arus maksimum

Baterai

Baterai sistem

750 W (catu daya redundan)
100-240 VAC, autoranging, 50-60 Hz
maksimum 2.450 BTU/hr

Pada kondisi jaringan listrik tipikal dan di
seluruh kisaran pengoperasian sistem sekitar,
arus masuk dapat mencapai 55 A per catu
daya selama 10 ms atau kurang

Sel koin lithium CR 20323,0V

Fisik

Tinggi 8,67 cm (3,42")
Lebar 44,52 cm (17,53")
Panjang 66,46 cm (26,17")

Berat (konfigurasi maksmimum)

Berat (kosong)

29,0 kg (63,8 1b)
15,85 kg (34,87 Ib)

Lingkungan

CATATAN: Untuk informasi tambahan mengenai pengukuran lingkungan untuk
konfigurasi sistem spesifik, lihat www.dell.com/environmental_datasheets.

Suhu

Pengoperasian

Penyimpanan

10° hingga 35°C (50° hingga 95°F) dengan
gradasi suhu maksimum 10°C per jam
CATATAN: Untuk ketinggian di atas 2.950 kaki,
suhu pengoperasian maksimum menurun
1°F/550 kaki.

—40° hingga 65°C (-40° hingga 149°F) dengan

gradasi suhu maksimum 20°C per jam
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Lingkungan (di/anjutkan)

Kelembapan relatif

Pengoperasian

Penyimpanan
Getaran maksimum

Pengoperasian

Penyimpanan
Guncangan maksimum

Pengoperasian

Penyimpanan

Ketinggian

Pengoperasian

Penyimpanan
Tingkat Pencemaran Udara

Kelas

20% hingga 80% (nonkondensasi) dengan
gradasi kelembapan maksimum dari
10% per jam

5% hingga 95% (nonkondensasi)

0,26 G pada 5-350 Hz selama 15 menit
1,54 G pada 10-250 Hz selama 15 menit

Satu pulsasi guncangan pada sumbu z positif
(satu pulsasi pada setiap sisi sistem) dari 31 G
untuk 2,6 ms dalam arah pengoperasian

Enam pulsasi guncangan yang dilakukan

berurutan pada sumbu x, y, dan z positif

dan negatif (satu pulsasi di setiap sistem)
dari 71 G selama hingga 2 ms

-16 hingga 3.048 m (-50 hingga 10.000 kaki)

CATATAN: Untuk ketinggian di atas 2.950 kaki,
suhu pengoperasian maksimum menurun
1°F/550 kaki.

-16 hingga 10.600 m (-50 hingga 35.000 kaki)

G2 atau yang lebih rendah sesuai standar

ISA-S71.04-1985
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